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Modulio tikslas
Įgyti gilesnių žinių ir gebėjimų, reikalingų atliekant vienlusčių integrinių grandynų ir jų sistemų projektavimą bei mokslinius tyrimus.
Modulio tikslas (anglų kalba)
To acquire deeper knowledge and skills needed for the design and scientific research of system-on-chip and their systems.

Suteikiamos žinios ir gebėjimai
Gilios žinios vienlusčių integrinių grandynų ir sistemų projektavimo, taikymo ir kūrimo, modeliavimo ir analizės klausimais. Gebėjimas pasirinkti
vienlusčių integrinių grandynų ir  sistemų tobulinimo kryptis  ir  taikyti  įgytas  žinias  jų  kūrimui,  modeliavimui  ir  analizei.  Gebėjimas taikyti
šiuolaikinius vienlusčių integrinių grandynų ir sistemų modeliavimo, analizės ir projektavimo paketus.

In-depth knowledge of system-on-chip design, application, and development, as well as modeling and analysis. The ability to choose directions for
improving system-on-chip and to apply acquired knowledge for their development, modeling, and analysis. The ability to use modern modeling,
analysis, and design software packages for system-on-chip design.

Suteikiamos žinios ir gebėjimai (anglų kalba)

Modulio anotacija

Modulio anotacija (anglų kalba)
In the course of Design Integrated Circuits and Systems on Chips, deeper and/or new knowledge is acquired about computer models of integrated
circuit components, the design of very large-scale circuits with complementary metal-oxide-semiconductor (CMOS) transistors, specifics of analog
circuit modeling, advanced automated design technologies for chip layouts, and the developmental perspectives of design of systems-on-chip.

Vienlusčių integrinių grandynų ir sistemų projektavimo dalyke pagilinamos ir (arba) įgyjamos naujo žinios apie integrinių grandynų komponentų
kompiuterinius  modelius, superdidžiųjų grandynų su vienpoliais komplementariaisiais tranzistoriais projektavimą, analoginių grandynų modeliavimo
ypatumus, pažangių lustų topologijos automatizuoto projektavimo technologijas ir vienlusčių grandynų ir jų sistemų projektavimo raidos perspektyvas.
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Paskaitų temų sąrašas

Temos (darbo) pavadinimas
Valandų skaičius

NL(S) I(S) I(S) NL(T)
1. Vienlusčių integrinių grandynų ir sistemų projektavimo iššūkiai 2

2. Integrinių grandynų komponentų kompiuteriniai modeliai 4

3. Superdidžiųjų integrinių grandynų su vienpoliais komplementariaisiais (KMOP)
tranzistoriais projektavimas

4

4. Analoginių integrinių grandynų modeliavimo ypatumai 4

5. Lustų topologijos pažangios automatizuoto projektavimo technologijos 2

Iš viso: 16

Pratybų temų sąrašas

Temos (darbo) pavadinimas
Valandų skaičius

NL(S) I(S) I(S) NL(T)
1. Seminaras - ND1 "Si-Ge dvipolių įtaisų ir integrinių grandynų komponentų
modeliavimas". Užduočių formulavimas ir gautų rezultatų pristatymas.

4

2. Seminaras - ND2 "KMOP IG projektavimas". Užduočių formulavimas ir gautų
rezultatų pristatymas.

6

3. Seminaras - ND3 "Analoginių IG projektavimas". Užduočių formulavimas ir gautų
rezultatų pristatymas.

6

Iš viso: 16
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